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PRESENTACION s

El redisefo curricular del modelo educativo del tecndlogo, articula
los tres componentes del Marco Curricular Comun de la Educacion
Media Superior: i) el fundamental; ii) el ampliado; v iii) el profesional,
ahora laboral, conservando este ultimo, el enfoque basado en
competencias, bajo una nueva propuesta que impulsa al CETI a
mantener una estrecha vinculacion con el sector productivo. El
planteamiento del proceso educativo surge a partir del campo
profesional, lo que permite disefnar la situacién didactica desde una
problematica que pone en juego e integra las competencias del
estudiantado para la transformacion laboral y el aprendizaje
significativo dejando a un lado, la idea del empleo.

En este sentido, la presente asignatura plantea desde su propia
construccion, un proyecto integrador que va orientando el perfil de
egreso y que hace explicito los conocimientos, destrezas,
habilidades, actitudes y valores que las y los estudiantes aplican en
los procedimientos técnicos especificos.

El diseno 3D se ha consolidado como el pilar de la innovacién en la
industria moderna, transformando la manera en que creamos y
consumimos productos. Su relevancia principal radica en la
capacidad de generar prototipos, lo que permite a la industria
detectar fallas y optimizar recursos antes de iniciar la produccidn
fisica, ahorrando costos significativos. Asimismo, es la base de la
medicina de precisidn para la creacién de prdtesis personalizadas y
el motor de la manufactura aditiva, la cual promueve Ia
sostenibilidad al reducir el desperdicio de materiales. En campos
como la arquitectura y la ingenieria, el modelado tridimensional
facilita la toma de decisiones estratégicas al permitir
visualizaciones avanzadas, convirtiéndose en una competencia
indispensable para liderar los desafios tecnolégicos de la industria
actual.

En esta asignatura abordaremos los principios fundamentales del
entorno tridimensional, aprendiendo a dominar los ejes de
coordenadas y la manipulaciéon de volumenes basicos para
transformar conceptos abstractos en prototipos digitales precisos y
funcionales, asimismo, los alumnos exploraremos la aplicacion de
materiales y texturas para lograr disefos funcionales y con buen
aspecto visual. Finalmente aprenderemos a desarrollar Ia
documentacion de archivos técnicos destinados a la fabricacion
digital y la impresién 3D, cerrando asi el ciclo completo entre la
idea creativa y el objeto fisico.




l. IDENTIFICACION DEL CURSO

CARRERA: TECNOLOGO EN DESARROLLO ELECTRONICO

Modalidad: UAC: Clave:
Presencial Disefio en 3D 233bMCLDEQO704
Semestre: Academia: Linea de Formacion:
Séptimo PCB’'S Disefio y fabricacion de
tarjetas de circuito
impreso
Créditos: Horas Semestre: Horas Semanales:
7.20 90 4
Horas Teoria: Horas Practica:
2 2
Fecha de elaboracion: Fecha de ultima actualizacion:

Diciembre 2025
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. UBICACION DE LA UAC
AMBITOS DE TRANSVERSALIDAD

Relacion con asignaturas respecto a Marco Curricular Comun de Educacion
Media Superior (MCCEMS), es decir, curriculum fundamental y con
asignaturas del curriculum laboral.

Asignaturas vinculadas / Séptimo semestre

A través de la asignatura de inglés VII contribuye en la
comprensiéon de los diferentes recursos para el manejo del
software de disefo, tales como, material didactico en linea,
manuales de operacién, cursos y participacion en foros.

Inglés VIl.

CURRICULUM
FUNDAMENTAL

Asignatura previa / Sexto semestre

En la materia de disefio avanzado de tarjetas de
circuito impreso el alumno aprendié conceptos
esenciales, en el manejo de un software de

o= Disefio Avanzado de
disefio de PCBs.

Tarjetas de Circuito

Estas habilidades le servirdn como base en el Impreso (DATCI).
diseno 3D para el modelado de piezas que son
complemento a las tarjetas electrénicas.

Asignatura posterior / Octavo semestre

CURRICULUM LABORAL

Las habilidades adquiridas en la asignatura de
disefio 3D le permitiran al alumno disenar las
piezas 0o estructuras necesarias para la
construccion de su proyecto integrador de
desarrollo electrénico.

Proyecto Integrador de

Desarrollo Electrénico.
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lll. DESCRIPTORES DE LA UAC

1. META DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Disefa ensambles mecanicos complejos (para maquinaria, fixturas o
sistemas automaticos) mediante la aplicacion sistematica de un
software de modelado 3D especializado y de librerias de componentes
normalizados, con el fin de generar modelos digitales funcionales y
archivos de fabricacion listos para produccion.

2. COMPETENCIAS LABORALES DE LA UAC

- Analiza modelos de disefo en 3D para generar soluciones innovadoras
y viables, alineadas con los requisitos técnicos, de funcionalidad y de
produccion de la industria, demostrando creatividad.
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3. PRODUCTO INTEGRADOR

-Diseno de modelos de piezas en 3D de su proyecto
integrador de desarrollo electrénico.

-Reporte del proyecto integrador.

H Descripciéon del Producto Integrador

-Disefio innovador y con buena presentacion.

-En el caso de gabinetes que tengan buena ventilacion y espacio
apropiado para montar los elementos que lleve dentro.

-Diseno de espesores de acuerdo a las cargas mecanicas que soportaran.
-En caso de mecanismos que operen sin atoramientos y que se muevan
libremente.

-Que los ensambles se lleven a cabo de forma correcta de acuerdo a su
funcionalidad.

-Usar preferentemente materiales reciclables.

Estructura del reporte:

- Datos generales.

- Dibujos de las partes disefiadas.

- Fotografias de las partes terminadas.
- Conclusiones del proceso.

E Formato de Entrega

-Piezas disenadas en fisico.

-Reporte del proyecto en PDF.
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IV. DESARROLLO DE LA UAC

UNIDAD 1. CONCEPTOS BASICOS DE DISENO 3D.

Recursos

Procesos Contenidos Productos

- Investigacion

- Mereseleres: sobre requisitos
-Introduccién a Dintarré para instalacion
solidworks: - rintarron. de Software de
diseno.
Interpreta 'y ) - Computadora . .
aplica los * Archwos personal. -Lista de cotejoy
conceptos importantes - Reporte de rubrica para los
basicos de en solidworks. EerallE e practica con reportes de
disefio en 3D. * Sistema Ny . a'_'ChlVOS de practicas.
proy d b
basado en los iseno sobre
el software de
componentes. disefo 3D conceptos
e Terminologia. ’ basicos en el
uso del
- Impresora 3D. software.

UNIDAD 2. ENTORNO DEL SOFTWARE DE DISENO 3D.

Procesos Contenidos Recursos Productos

Identifica los

componentes -Interfaz de

del entorno de usuario - Marcadores.

Sésffvr\]/griezio (funciones de

mediante la Windows, - Pintarron.

exploracion ventanas, - Reporte de

guiada de la funciones). - Computadora . p. . .
interfaz, paneles personal. practicas con —L|st§ de cotejoy
principales 2 archivos de rdbrica para los
Giernee -Parametrosy diser b | e
visualizacion mddulos en - Pantalla y/o lsteno S?j ree repotr. S
jerarquia, solidworks. proyector con Zn oNrn%De practicas.
herramientas) y el software de ISENO SL.

espacios de -Proceso, disefio 3D.

trabajo intencion y

(workspaces) B

para lograr una método de - Impresora 3D.

navegacioén disefo.

eficiente.
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UNIDAD 3. HERRAMIENTAS DE DISENO 3D DEL CROQUIIS.

Procesos

Aplica las
herramientas
de croquis 3D
(boceto, spline,
extrusion
directa) para

crear la
estructura
inicial o
"armazoén" de
un modelo 3D.

Contenidos

- Origen,
planos, cotas,
relaciones.

- Vistas;
Croquis 2D,
croquis 3D.

- Operaciones
(Linea, circulos,
cuadros y
rectangulos,
arcos,
poligonos,
spline, ranuras
(Slot),
redondeos de
croquiis,

puntos, planos).

- Creacion de
Croquis.

- Herramientas
de Croquizar.

- Selecciones y
Referencias
comunes.

: ﬁq T LR

19K 4

""“1| CELL)

lilia

’\
|

Recursos

- Marcadores.
- Pintarrén.

- Computadora
personal.

- Pantalla y/o
proyector con
el software de
diseno 3D.

- Impresora 3D.

Productos

- Reporte de
practica con
archivos de
disefo sobre
herramientas
3D del croquis.
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UNIDAD 4. HERRAMIENTAS BASICAS EN EL DISENO 3D.

Procesos

Identifica las
herramientas
basicas de

modelado 3D

para seleccionar
las correctas en

un ejercicio de
creacion de
figuras.

Utiliza las
herramientas
de corte
mediante la
definicion
precisa de
planos para

seccionar una
pieza en
componentes
funcionales o
prepararla
para
ensamblajes.

Contenidos

-Extrusiones,
revoluciones,
salientes,
redondeos,
chaflanes,
nervios,
recubrimientos,
taladro,
vaciado.

-Extruir corte,
corte de
Revolucion,
corte barrido,
corte
recubierto,

corte por limite.

Recursos

- Marcadores.
- Pintarrén.

- Computadora
personal.

- Pantalla y/o
proyector con
el software de
disefio 3D.

- Impresora 3D.

- Marcadores.
- Pintarrén.

- Computadora
personal.

- Pantalla y/o
proyector con
el software de
disefio 3D.

- Impresora 3D.

Productos

- Reporte de
practicas con
archivos de
disefio de
herramientas
3D basicas.

- Reporte de
practicas con
archivos de
diseno sobre
herramientas
de corte.

-Examen
escrito sobre
temas del

primer parcial.

-Lista de cotejoy
rubrica para los
reportes de

practicas.

-Lista de cotejo
y rdbrica para
los reportes de

practicas.

-Guia de
respuestas.

I PP1: Portafolio de evidencias de los productos realizados durante el primer parcial.
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UNIDAD 5. EL USO DE LOS OPERADORES DE 3D AVANZADOS.

Procesos

Identifica los
operadores
avanzados en
disefio 3D para
diferenciar sus
funcionalidades.

Relaciona el
concepto
matematico
de matriz
(traslacién,
rotacion,
escala) con su

implementacion
en software 3D

para
fundamentar
las decisiones
de disefio en
principios
geométricos.

Contenidos

-Taladro
avanzados,
Roscas
cosmeéticas,
angulo de
Salida, vaciado,
envolver,
cUpula,
simetria, rosca
cosmeética,
interseccion,
flexionar,
deformar,
indentacion,
escala,
combinar,
partir, mover,
copiar,
eliminar,
conservar
sélido, convertir
a sélido de
Malla.

-Matrices
lineales,
circulares,
conducidas
por curva,
conducidas
por croquis y
conducidas
por tabla.

Recursos

- Marcadores.
- Pintarrén.

- Computadora
personal.

- Pantalla y/o
proyector con
el software de
disefio 3D.

- Impresora 3D.

- Marcadores.
- Pintarrén.

- Computadora
personal.

- Pantalla y/o
proyector con
el software de
disefio 3D.

- Impresora 3D.

Productos

- Reporte de
practica de
disefio con
archivos de
diseno 3D
sobre el uso
de operadores
avanzados.

- Reporte de
practica con
archivos de
diseno de
matrices.

-Examen
escrito sobre
temas del
segundo
parcial.

-Lista de cotejoy
rubrica para los
reportes de
practicas.

-Lista de cotejo
y rdbrica para
los reportes de
practicas.

-Guia de
respuestas.

I PP2: Portafolio de evidencias de los productos realizados durante el segundo parcial.
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UNIDAD 6. LA CONSTRUCCION DE MODELOS EN 3D MEDIANTE ENSAMBLES.

Procesos Contenidos Recursos Productos
-Manipulacion
de
Componentes. - Marcadores.
-Operaciones
Construye el . )
ensamblaje para ) - Pintarron.
el predues Ensamblajes.
; i - Reporte de
mediante la Rel.ac.:l,ones e - Computadora S : ‘
° Posicion: practicas con -Lista de cotejoy
metodologia i personal. . o
Estandar, archivos de rdbrica para los
ascendente A d disefio de tesd
para integrar vanzadasy - Pantalla y/o . reportes ae
. Mecdnicas. herramientas practicas.
plezas ; proyector con -
individuales -Detecciones et < 3D basicas.
de colision. Sl sanavels el
en un entorno - e disese 45
3D funcional. -Cinematica de '
-Colisiones
fisicas. - Impresora 3D.
-Vistas
Explosionadas.
- Marcadores. - Reporte de
VEllB L2 récp'zica ue
operatividad = P I |
del disefio i Incilya . .
Ty archivos de -Lista de cotejo y
anélisis de - Computadora disefio de rubrica para los
movimientos e -Funcionalidad personal. dibujos de reportes de
interferencias de un fabricacion de practicas.
para asegurar Ensamblaje. - Pantalla y/o piezas 3D.
que el proyector con -Guia de
mecanismo el software de -Examen respuestas.
cumple con disefio 3D. escrito sobre
su propésito temas del

técnico.

- Impresora 3D.

tercer parcial.

I PP3: Portafolio de evidencias de los productos realizados durante el tercer parcial.

I PF: Disefio de modelos de piezas en 3D para su proyecto integrador de Desarrollo Electrénico.

14 CENTRO DE ENSENANZA TECNICA INDUSTRIAL - PROGRAMA DE ESTUDIOS 2023 EDUCACION MEDIA SUPERIOR




V. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y OTRAS
FUENTES DE CONSULTA DE LA UAC

Recursos Basicos

- Gémez, S., (2017). El gran libro de Solid Works. Ciudad de México: Alfaomega
Marcombo.

- Grande, F., (2018). SolidWorks facil. Alfaomega.

Recursos Complementarios

- Guia del estudiante para el aprendizaje del software SolidWorks en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.solidworks.com/sw/
docs/student_wb_2011_esp.pdf

- Gomez, S,, (2012). SolidWorks practico |. Marcombo.

- Gomez, S,, (2024). SolidWorks practico Il - 2.a edicion. Marcombo.

-https://www.youtube.com/watch?v=vNCNdRzB8IM&list=PL4brJa5KODXE9QVvT-
iIEGThbfEGlojeoVxB

Fuentes de Consulta Utilizadas

-Camara de Diputados del H. Congreso de la Unidn. (30 de septiembre de 2019).
Ley General de Educacion.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/L GE.pdf

-Diario Oficial de |la Federacion. (20 de septiembre de 2023). Acuerdo secretarial
17/08/22 y 09/08/23. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5699835&fecha=25/08/2023

-Gobierno de México. (7 de septiembre de 2023). Propuesta del Marco Curricular
Comun de la Educacion Media Superior.
https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
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